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collés avec au moins un joint (14), caractérisé en ce que ledit joint (14) est constitué de matiére polymére présentant une valeur de
module d'Young en traction a 25°C entre 500 MPa et 5 GPa, et comprend au moins un agent migrant apte a migrer jusqu'a au
moins une des interfaces du joint (14) pour générer un décollement interfacial. L'invention couvre aussi la composition permettant
de coller cet assemblage, un procédé de montage de cet assemblage par collage et un procédé de démontage de cet assemblage
collé par migration et création d'un décollement interfacial par chauffage dans la masse.
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ASSEMBLAGE DE DEUX SUBSTRATS COLLES PAR UN POLYMERE RIGIDE,
PROCEDES DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE PAR MIGRATION DE CET
ASSEMBLAGE COLLE

La présente invention concerne un assemblage de deux substrats collés, ainsi que
la composition permettant de coller cet assemblage.

L'invention couvre aussi un procédé de montage de cet assemblage par collage et
un procédé de démontage de cet assemblage collé par migration et création d'un
décollement interfacial.

Dans I'industrie, il existe de plus en plus d'assemblages réalisés par collage avec
des compositions parfaitement adaptées aux conditions nécessaires de
résistance mécanique, de résistance aux températures subies et a de nombreux
autres parameétres tant physiques que chimiques.

Les substrats ainsi collés donnent totale satisfaction dans |'assemblage
résultant.

Par contre, le probléme survient lorsque les substrats ainsi assemblés doivent
étre désolidarisés, par exemple en vue de changer I'un ou |'autre des substrats
assemblés.

Contrairement aux liaisons mécaniques qui autorisent un démontage simple par
vis ou rivet pour donner un exemple, il est difficile de démonter les substrats
collés sans les endommager.

De plus, dans le cas du collage, si |'on assure un démontage il faut aussi prévoir le
remontage d'un substrat nouveau en lieu et place du substrat défectueux. Les

surfaces doivent alors étre aptes a recevoir cette nouvelle liaison collée.
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Les liaisons par collage sont réalisées en préparant les surfaces a lier par collage

pour qu'elles présentent un état de surface adapté.

Le joint est disposé sur au moins une des faces, les substrats sont positionnés
sous pression et le durcissement de la colle est réalisé par chauffage, par
émission de rayonnements ou par un catalyseur associé pour donner des
exemples. Le durcissement de la colle peut aussi intervenir sous l'effet de
I'humidité ou a température ambiante. Quoi qu'il en soit, les substrats sont ainsi
solidarisés.

Si la séparation de cette liaison des deux substrats est mécanique en tentant de
ne dégrader qu'un des deux substrats, on constate que dans la plupart des cas,
au moins |'un des substrats est dégradé, voire les deux.

De plus, dans le cas ol la séparation est réussie, le substrat conservé intact
présente un état de surface qui interdit une nouvelle ligison par collage ou
engendre pour le moins un travail imporfant de traitement de surface.

Une solution consiste a prévoir une réversibilité contrdlée des liaisons collées
avec trois moyens pour mettre en ceuvre cette réversibilité, par voie chimique,
physico-chimique ou physique.

La voie chimique utilise des joints avec des bases polyméres dont la structure
peut tre modifiée ou détruite par des actions extérieures telles que la chaleur,
les rayonnements ou les champs électromagnétiques.

On peut ainsi disposer d'un polymére comportant une chaine chimique avec des
groupements aptes a former une chdine par polymérisation sous |'action d'une
longueur d'ondes donnée tandis que la séparation est obtenue, le moment venu,
par dégradation de cette chdine sous l'action d'une autre longueur d'ondes
déterminée.

Néanmoins, de tels produits présentent des performances d'adhésion

relativement faibles et se trouvent étre liés a des applications tres spécifiques.
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On connalt des utilisations dans la fixation de composants électroniques, afin de

permetire leur retfrait et leur changement rapide mais on comprend aussi que les
performances mécaniques requises par exemple sont faibles.

La voie physico-chimique consiste a associer des résines thermoplastiques aux
résines thermodurcissables connues pour leurs performances mécaniques. Les
thermoplastiques ayant la capacité de perdre une grande partie de leurs
propriétés sous |'effet de la chaleur, la ligison par un joint comportant une
combinaison d‘'un thermodurcissable et d'un thermoplastique peut s'avérer
démontable par destruction du joint dans sa masse. Dans ce cas, le démontage
est possible mais les deux substrats portent généralement une partie de ce joint
dégradé et il faut au moins retirer la partie restante du joint sur le substrat a
réutiliser.

On peut noter aussi que les performances des thermodurcissables sont
affaiblies par la présence du thermoplastique et ceci d'autant plus que les
substrats travaillent en température, méme en restant éloigné des plages de
températures de dégradation.

La voie physique consiste a introduire dans la composition adhésive elle-méme,
par ailleurs connue pour ses capacités d'adhésivité, des additifs capables, sous
une stimulation extérieure, souvent la chaleur, de détruire la cohésion du joint
dans sa masse.

Il existe de nombreuses applications qui nécessitent la séparation de deux
substrats collés et de plus en plus a des fins de recyclage. En effet, pour
permettre le classement des matériaux de nature différente et leur recyclage
indépendamment, par exemple une matiére composite et un renfort métallique ou
bien un vitrage automobile, il est nécessaire de procéder a ce type de séparation.
L'art antérieur prévoit ainsi systématiquement pour la séparation de deux
substrats collés, la dégradation du joint assurant la liaison, dans sa masse. Ceci

implique que dans ces cas de figure les surfaces démontées sont souillées par le
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résidu d'adhésif et nécessitent un traitement ultérieur assez lourd pour

permettre une éventuelle réutilisation.

Une illustration d'un tel art antérieur est la demande de brevet WO 00/75254
qui décrit un agencement avec un joint a base de polymere incluant des
microcapsules contenant des agents d'expansion de type solvants a bas point
d'ébullition qui provoquent, sous |'action de la chaleur directe et en puissance
suffisante, une décohésion du joint facilitant ainsi le démontage. Une application
particuliere est le montage et le retrait de pare-brise de véhicules.

On note que ces microsphéres peuvent €tre utilisées au sein de primaires
d'adhésion, dans le cas des vitrages automobiles par exemple. Aprés activation et
expansion des microcapsules au sein du primaire, ce dernier a perdu toute sa
cohésion et le désassemblage est possible. Cependant les substrats porteurs du
primaire sont souillés et doivent &tre retraités pour pouvoir tre recollés.

Une solution a ces différentes problématiques a été apportée dans la demande
de brevet EP-1.814.935 qui décrit un procédé d'assemblage de substrats par
collage avec une matrice polymére comprenant un agent migrant, ainsi qu'un
procédé de démontage de l'assemblage collé, qui consiste a apporter de |'énergie
d destination de |'agent migrant en sorte de provoquer sa migration vers au
moins |'une des interfaces matrice polymere/substrat pour générer une couche
de faible cohésion et séparer les éléments.

Les agents migrants comme la pTSH, fondent et migrent jusqu'a linterface puis
s'y décompose pour induire le décollement interfacial.

Un tel procédé de démontage autorise la démontabilité sans dégrader |'un ou
I'autre des substrats et permet de séparer les deux substrats en obtenant une
surface sans résidu d'adhésif d'au moins un des substrats, éventuellement préte
d €tre de nouveau assemblée a un nouveau substrat.

Depuis, il a été découvert qu'il était possible également dutiliser des agents

migrants qui ne fondent pas avant, mais qui, une fois activés générent des gaz
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directement dans le volume de la matrice polymére servant de joint, gaz qui

migrent vers l'interface.

Toutefois en fonction de la composition a base de matrice polymére utilisée pour
coller les substrats, les gaz générés ne migrent pas de la méme fagon et la
concentration de gaz a l'interface joint/substrat n'est pas toujours suffisante
pour permettire le décollement.

Cest pourquoi l'objectif de l'invention est de pallier ces inconvénients et de
proposer une composition particuliere qui permet l'assemblage de deux substrats
par collage, assemblage qui soit toujours démontable par un procédé spécifique.
A cet effet I'invention vise une composition destinée a servir de joint pour coller
deux substrats, décollables ensuite par chauffage dans la masse, constituée
d'une matiere polymere présentant une valeur de module d'Young en traction
a 25°C entre 500MPa et 5 GPa et comprenant au moins un agent migrant apte a
migrer jusqu'da au moins une des interfaces du joint pour générer un décollement
interfacial.

Par « décollement interfacial », on entend la séparation de surfaces assemblées,
au hiveau des interfaces collées.

De méme, par « chauffage dans la masse » au sens de l'invention on entend tout
procédé de chauffage permettant de chauffer I'ensemble du joint de colle, par
exemple étuve ou bain-marie, mais également induction ou micro-ondes (dans le
cas de colles sensibles a ces techniques de chauffage).

L'invention couvre aussi l'assemblage démontable par chauffage dans la masse
obtenu a l'aide de cette composition, ainsi qu'un procédé de montage et un
procédé de démontage particulier de cet assemblage qui permet nécessairement
de décoller les deux substrats.

L'invention est maintenant décrite en détail suivant un mode de réalisation

particulier, non limitatif.
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Les figures 1A a 1C représentent schématiquement un assemblage tel qu'il se

présente lors de la mise en contact, lors de I'apport de chaleur pour la migration
et lors du démontage.

Selon un premier aspect, linvention vise un assemblage 20, démontable par
chauffage dans la masse , comprenant un premier substrat 10 et un second
substrat 12 collés avec au moins un joint 14 comme montré sur la figure 1A. Le
joint 14 est constitué de matiére polymeére présentant une valeur de module
d'Young en traction a 25°C entre 500 MPa et 5 GPa, c'est-d-dire une matiere
polymere rigide, et comprenant au moins un agent migrant apte a migrer jusqu'a
au moins une des interfaces du joint 14 pour générer un décollement interfacial
sous l'effet de la chaleur.

Préférentiellement il s'agit d'une matiére polymére présentant une valeur de
module d'Young en traction a 25°C entre 1 GPa et 5 GPa.

Le joint 14 peut tre un adhésif de type connu a base de résine présentant une
valeur de module d'Young en traction a 25°C entre 500 MPa et 5 GPa comme une
résine acrylique ou époxy.

Par joint au sens de linvention on peut également entendre un primaire
d'adhésion c'est-a-dire une couche, du méme type que le polymeére utilisé pour
l'adhésif (présentant une valeur de module dYoung en traction a 25°C
entre 500 MPa et 5 GPa), appliquée avant l'adhésif et dont I'épaisseur est de
quelques dizaines de microns. Il peut s'agir par exemple de peintures ou de
revétements.

On considere que la présence du premier substrat 10 et du second substrat 12
avec le joint 14 définit deux interfaces, I'une entre ce joint et le premier
substrat et I'autre entre ce joint et le second substrat.

Néanmoins, il est possible que l'assemblage 20 comprenne plusieurs joints, par

exemple deux adhésifs différents ou un adhésif et un primaire.
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Dans le cas de deux joints superposés, liés entre eux et cet ensemble étant lui-

méme lié aux deux substrats, il est défini une interface supplémentaire entre les
deux joints.
On considére comme équivalent une interface entre deux joints ou entre un joint
et un substrat.
L'un au moins des joints inclut au moins un composé apte a migrer dans la matrice
du joint pour générer un décollement interfacial a I'une au moins des interfaces
dudit joint avec |'un des substrats ou avec un autre joint.
Un deuxiéme aspect de l'invention concerne la composition destinée a servir de
joint 14 pour l'assemblage 20.
Cette composition comprend :

- une base polymére présentant un module d'Young en traction a 25°C
entre 500MPa et 5 GPa, et

- au moins un agent migrant.
Par « base polymere » on entend le liant ou squelette constitutif de I'adhésif.
Parmi les bases polymeres particulierement adaptées pour la présente invention
on peut citer notamment les résines thermodurcissables, en particulier les
matrices époxy et les matrices acrylate. Ces matrices, une fois polymérisées,
sont rigides.
Par « agent migrant » on entend au moins une molécule, qui une fois activée, est
apte a migrer jusqu'a au moins une des interfaces du joint 14 pour générer un
décollement interfacial sous l'action de la chaleur. Préférentiellement I'agent
migrant est un agent qui, soumis a une certaine chaleur, se décompose et génére
des gaz qui migrent dans le volume du joint 14 vers au moins une interface poury
produire des contraintes et induire un décollement.
L'agent migrant peut tre choisi parmi les agents gonflants chimiques.
De fagon préférentielle, I'agent migrant est un acide polycarboxylique ou

l'azodicarbonamide.
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Selon un mode de réalisation préféré I'agent migrant est présent entre 5 et 50%

en poids de la base polymere, encore plus préférentiellement entre 5 et 30 %.
Cette proportion est particulierement adapté au décollement des substrats
rigides constitués d'une matiére polymere présentant une valeur de module
d'Young en traction a 25°C entre 500MPa et 5 GPa.

Cette composition peut servir de joint 14 pour réaliser un assemblage 20 par la
mise en ceuvre des étapes suivantes :

- disposer au moins ladite composition entre un premier substrat 10 et un
second substrat 12,

- presser les deux substrats 10, 12 I'un contre I'autre, et

- polymériser la composition pour former un joint 14 et obtenir
I'assemblage collé des deux substrats 10, 12.

L'assemblage 20 ainsi obtenu peut &tre démonté par la mise en ceuvre d'un
procédé comprenant les étapes suivantes :

- chauffer I'assemblage 20 avec un chauffage dans la masse a la fempérature
de décomposition de l'agent migrant incorporé dans le joint 14 en sorte de
générer des gaz et provoquer leur migration jusqu'd une interface du joint 14
avec un substrat 10, 12, produisant ainsi un décollement interfacial, et

- séparer les éléments au droit du décollement interfacial.

L'étape de chauffage dans la masse peut tre réalisée sous un apport thermique
contrdlé comme dans une étuve par exemple.

La température pour le décollage est préférentiellement choisie entre 150
et 220°C.

Avantageusement le choix de la base polymere particuliere selon l'invention avec
une valeur élevée de module d'élasticité, permet aux gaz générés sous l'effet de
la chaleur de migrer dans le volume du joint vers l'interface de fagon a ce qu'il y
ait une concentration de gaz suffisante a linterface pour permettire le

décollement.
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Le démontage ou décollage est schématiquement représenté sur les figures 1B

et 1C. Le décollement interfacial est généré sur la figure 1B par |'apport de
chaleur et les deux substrats sont séparés |'un de |'autre sur la figure 1C, le
joint pouvant rester sur |'un des deux substrats.

L'invention peut &tre illustrée par deux exemples non limitatifs d'assemblage.
Exemple 1

Il s'agit d'un assemblage de deux substrats aluminium (Stérigmes en aluminium)
collés avec un joint, époxy bicomposant (adhésif) chargé a 30%
d'azodicarbonamide (agent migrant inclus dans I'adhésif).

Avant assemblage les substrats en aluminium sont dégraissés a la
méthyléthylcétone, brossés puis dégraissés a houveau. La réticulation de
I'adhésif est réalisée en une heure a 65°C. Le joint a une épaisseur de 120
microns.

Un essai a été mené sur cet assemblage en comparaison a un assemblage réalisé
dans les mémes conditions avec une colle standard (époxy bicomposant).

Cet essai s'inspire de la norme ISO 4587. Les assemblages (éprouvettes de
cisaillement simple recouvrement) sont activés par chauffage et des tests de
traction-cisaillement sont réalisés.

Les résultats obtenus (contrainte a la rupture en MPa) sont présentés dans le

tableau suivant :

Sans activation Aprés activation thermique
Assemblage 14 9
standard
Assemblage selon 18 05
I'invention
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Exemple 2

Il s'agit d'un assemblage de deux substrats aluminium (Stérigmes en aluminium)
collés avec un joint, époxy bicomposant (adhésif) chargé a 30% dacide
polycarboxylique (agent migrant inclus dans I'adhésif).

Avant assemblage les substrats en aluminium sont dégraissés a la
méthyléthylcétone, brossés puis dégraissés a houveau. La réticulation de
l'adhésif est réalisée en une heure a 65°C. Le joint a une épaisseur de 120
microns.

Un essai a été mené sur cet assemblage en comparaison d un assemblage réalisé
dans les mémes conditions avec une colle standard (époxy bicomposant).

Cet essai s'inspire de la norme ISO 4587. Les assemblages (éprouvettes de
cisaillement simple recouvrement) sont activés par chauffage et des tests de
traction-cisaillement sont réalisés.

Les résultats obtenus (contrainte a la rupture en MPa) sont présentés dans le

tableau suivant :

Sans activation Aprés activation thermique
Assemblage 14 9
standard
Assemblage selon 14 05
I'invention

Dans les deux exemples, on note une tenue pour les assemblages selon l'invention
au moins égale a celle pour la colle standard, et une forte diminution apres
activation.

Les éprouvettes activées présentent toutes un facies de rupture adhésif, c'est-
d-dire que les substrats sont exempts de résidus adhésifs. Avantageusement
cela permet la réutilisation des substrats, ce qui n‘est pas le cas avec une colle

standard.
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REVENDICATIONS

1. Assemblage (20), démontable par chauffage dans la masse, comprenant un
premier substrat (10) et un second substrat (12) collés avec au moins un
joint (14), caractérisé en ce que ledit joint (14) est constitué de matiere
polymére présentant une valeur de module d'Young en tfraction a 25°C
entre 500 MPa et 5 GPa, et comprend au moins un agent migrant apte a migrer
jusqu'a au moins une des interfaces du joint (14) pour générer un décollement
interfacial sous l'action de la chaleur.

2. Composition destinée a servir de joint (14) pour l'assemblage (20) selon la
revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend :

- une base polymére présentant un module d'Young en traction a 25°C
entre 500 MPa et 5 GPq, et

- au moins un agent migrant dans une proportion comprise entre 5 et 50% en
poids de la base polymeére.

3. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que I'agent migrant
est un acide polycarboxylique.

4. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que I'agent migrant
est I'azodicarbonamide.

5. Composition selon l'une des revendications 2 a 5, caractérisé en ce que la
base polymere est une matrice époxy.

6. Composition selon l'une des revendications 2 a 5, caractérisé en ce que la
base polymere est une matrice acrylate.

7. Procédé de montage d'un assemblage (20) selon la revendication 1,
consistant a réaliser la succession d'étapes suivantes :

- disposer au moins une composition selon l'une des revendications 2 a 6
entre un premier substrat (10) et un second substrat (12),

- presser les deux substrats (10, 12) I'un contre I'autre, et
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- polymériser la composition pour former un joint (14) et obtenir

I'assemblage collé des deux substrats (10, 12).

8. Procédé de démontage d'un assemblage (20) selon la revendication 1,
comprenant les étapes suivantes :

- chauffer l'assemblage (20) avec un chauffage dans la masse a la
température de décomposition de l'agent migrant incorporé dans le joint (14) en
sorte de générer des gaz et provoquer leur migration jusqu'a une interface du
joint (14) avec un substrat (10, 12), produisant ainsi un décollement interfacial,
et

- séparer les éléments au droit du décollement interfacial.



1/1

10

14

A7,

e ettt )

20

\\\\%

-
— / / / /

Fig.1B

10

Fig.1C



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2010/052916

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. C08J5/08 C09J11/06
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Co8J (€094

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category™

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

X WO 20057028583 Al (RESCOLL [FR];
JOSE [FR]; PAPON ERIC [FR]; VILLENAVE
JEAN-JACQU) 31 March 2005 (2005-03-31)

Y claim 1

ALCORTA 1,2,6-8

3,4

Y FR 2 929 951 Al (RESCOLL SARL SOC [FR]) 4

16 October 2009 (2009-10-16)
claims

Y DATABASE WPI

Week 200342

Thomson Scientific, London, GB;
AN 2003-443952

XP002588708,

13 February 2003 (2003-02-13)
abstract

& JP 2003 041208 A (HITACHI CHEM CO LTD)

D Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international
filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

"P" document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-
m?rl:ts, rstuch combination being obvious to a person skilled
in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 March 2011

Date of mailing of the international search report

04/04/2011

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Qudot, René

Relevant to claim No.




INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.
PCT/FR2010/052916

Box No. I1 Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. D Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.: 1_4’ 7, 8 (all in part)

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an.
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See annexed sheet PCT/ISA/210

3. ]:l Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III  Observations where unity of invention is lécking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. [:I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims. o

2. D As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

0

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. I:l No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest I:l The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

l:l No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.
PCT/FR2010/052916

Continuation of Box II.2
Claims 1-4, 7, 8 (all in part)

Claims 1 to 4, 7 and 8 cover an extremely large number of possible adhesives
characterized solely by their Young's modulus. However, only a very limited
number of these adhesives are properly supported and disclosed (see page 6, lines
13 to 16, and the examples). The application fails to meet the substantive
requirements to such an extent that it was not possible to carry out a meaningful
search in respect of the full range of the claimed subject matter. It was therefore
necessary to limit the extent of the search. The search in respect of claims 1 to 4,
7 and 8 was limited to epoxy-based and acrylic-based elastomeric adhesives.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims relating to inventions in
respect of which no search report has been established need not be the subject of
a preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). The applicant is advised that the
EPO policy when acting as International Preliminary Examining Authority is
normally not to carry out a preliminary examination on subject matter that has
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Demande internationale n°®
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE PCT/FR2010/052916
Cadren®.ll  Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche

(suite du point 2 de la premiére feuille)

Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément a I'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :

1. |:| Les revendications n°®
se rapportent a un objet a I'égard duquel I'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder a
la recherche, a savoir :

2 [X] Lesrevendications > 1-4, 7, 8(toutes en partie)

parce qu'elles se rapportent a des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse étre effectueé, en particulier :

voir FEUILLE ANNEXEE PCT/ISA/210

3. |:| Les revendications n®®
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions de la deuxiéme et
de la troisieme phrases de la régle 6.4.a).

Cadren®. lll Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la premiére feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, a savoir:

1. |:| Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire I'objet d'une recherche.

2. |:| Comme toutes les revendications qui se prétent a la recherche ont pu faire I'objet de cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, I'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

3. |:| Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, a savoir les
revendications n°:

4. |:| Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n

Remarque quant a la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
échéant, du paiement de la taxe de réserve.

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

|:| Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre II.2

Revendications nos.: 1-4, 7, 8(toutes en partie)

Les revendications 1 a 4, 7 et 8 couvrent un nombre extrémement important
d'adhésifs potentiels, uniquement caractérisés par leur module de Young.
Cependant, i1 n'est possible de trouver un fondement et un exposé que
pour un nombre trés limité de ces adhésifs (cf. page 6, lignes 13 a 16;
Exemples). La demande n'est pas conforme aux dispositions de fond au
point qu'une recherche significative n'a pu étre effectuée au regard de
1'ensemble de 1'objet revendiqué. Par conséquent, 1'étendue de Ta
recherche a dii étre 1imitée. La recherche portant sur les revendications
1ad4, 7 et 8 acété Timitée aux adhésifs élastoméres a base époxy ou
acrylate.

L'attention du déposant est attirée sur le fait que les revendications
ayant trait aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche n'a
été établi ne peuvent faire obligatoirement 1'objet d'un rapport
préliminaire d'examen (Régle 66.1(e) PCT).Le déposant est averti que la
ligne de conduite adoptée par 1'0OEB agissant en qualité d'administration
chargée de 1'examen préliminaire international est, normalement, de ne
pas procéder a un examen préliminaire sur un sujet n'ayant pas fait
1'objet d'une recherche.Cette attitude restera inchangée, indépendamment
du fait que Tes revendications aient ou n'aient pas été modifiées, soit
aprés la réception du rapport de recherche, soit pendant une quelconque
procédure sous le Chapitre II.Si la demande devait étre poursuivie dans
la phase régionale devant 1'0EB, il est rappelé au déposant qu'une
recherche pourrait étre effectuée durant Ta procédure d'examen devant
1'0EB (voir Directive OEB C-VI, 8.2) & condition que les problémes ayant
conduit & la déclaration conformément & 1'Article 17(2) PCT aient été
résolus.
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